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摘要(译)

本实用新型提出一种OLED面板封装结构，包括盖板、基板、有机发光二
极管、电极、密封胶以及物理间隔，基板与物理间隔之间以及物理间隔
与盖板之间均通过密封胶粘接在一起形成一密闭空腔，有机发光二极管
位于该密闭空腔内。其中，在基板和盖板之间设置的物理间隔起到了分
隔基板和盖板的作用，当盖板受外力发生形变的时候，可以有效保护有
机发光二极管免受损害；同时采用密封胶粘结物理间隔、基板和盖板不
仅具有能满足器件对水蒸气和氧气的阻隔要求，而且具有良好机械强
度，并且工艺简单易于实现；由于物理间隔的上下表面经过粗造化处
理，增大了物理间隔与密封胶的接触面积，有利于进一步提高密封胶粘
接的坚固性。
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